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CLEAN & DEGRASE & DRY

PRED MONTÁŽOU / BEFORE ASSEMBLY

MONTÁŽ KROK PO ROKU / STEP-BY-STEP ASSEMBLY

-Pred inštaláciou zmerajte dĺžku stien, aby ste zaistili správne rozloženie panelov.
-Použite pílu na rezanie. Rez by mal byť vykonaný na paneli obrátenom dekórom 
nahor.
-Pre elektrické zásuvky vyrežte ešte pred inštaláciou do panelu otvory pomocou 
vŕtačky a elektrickej píly.
-Očistite spodnú stranu panelov, aby ste zabezpečili priľnavosť lepidla.
-Naneste lepidlo určené pre SPC vo zvislých pásoch v 10 cm intervaloch.
-Prípadne naneste lepidlo na celý povrch (vo vlhkých priestoroch).
-Dosky priložte na stenu s vetracou medzerou 2-3 mm.
-Použite flexibilné spoje (epoxidové, silikónové) alebo špeciálne profily.
-Použite jemný čistiaci prostriedok a handričku z mikrovlákna. 

EN -

-Measure the length of the walls before installation to ensure the correct panel 
layout.
-Use a saw with a cutting guide. The cut should be made with the
decorative side up.
-For electrical sockets, cut holes before installation using a hole drill or 
electric saw.
-Clean the bottom surface of the panels to ensure proper adhesive
adhesion.
-Apply adhesive dedicated to SPC in vertical strips at 10 cm intervals.
-Alternatively, apply adhesive to the entire surface (in wet areas).
-Apply the boards to the wall with a ventilation gap of 2-3 mm.
-Use flexible joints (epoxy, silicone) or dedicated profiles.
-Use a gentle cleaning fluid and a microfiber cloth. 
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PLYWOOD / OSB

EN 
Substrate requirements:
- Wood substrates (chipboard, OSB) must be firmly attached to 
the base structure.
- The substrate must be load-bearing, dry, clean and 
degreased.
- Concrete and brick substrates should have any unevenness 
removed by sanding; holes can be filled with putty.
- Ceramic tiles, stone must be firmly fixed to the structure.
Levelling the subfloor:
- The substrate must be level within max. 2mm per   
1m length.
Cleaning the substrate:
Clean the wall of dirt and dust and degrease if necessary
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ÚDRŽBA / MAINTENANCE

Pred prvým čistením počkajte, kým lepidlo zaschne.
-Prach a nečistoty odstráňte jemným čistiacim roztokom.
- Dlaždice utrite vlhkou handričkou z mikrovlákna. 
Nepouživajte: 
Drôtené alebo nylonové špongie ani abrazívne čistiace prostriedky, bielidlá, 
saponáty na báze mydla, vosky alebo leštidlá.
 -Používajte len jemné čistiace prostriedky, aby ste zabránili poškodeniu 
povrchu.

EN 
Wait for the adhesive to dry before the first cleaning.
Remove dust and dirt using a mild cleaning solution.
Wipe the tiles with a damp microfiber cloth.

Do not use:
-wire or nylon sponges,
-abrasive cleaners, bleach, soap-based detergents, waxes, or polishes.

Use only gentle cleaning products to prevent surface damage.
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-Požiadavky na podklad
-Drevené podklady (drevotrieskové dosky, OSB dosky) musia byť 
pevne spojené s podkladovou konštrukciou. Podklad musí byť vhodný 
na zaťaženie, suchý, čistý a odmastený. 
-Z betónových a tehlových podkladov zbrúste nerovnosti, otvory 
vyplňte tmelom. 
-Keramické dlaždice, kameň musia byť pevne pripevnené ku 
konštrukcii.
Vyrovnanie podkladu:
-Podklad musí byť rovný s odchýlkou max 2 mm na 1 m dĺžky.
Čistenie podkladu
-Stenu očistite od nečistôt a prachu a v prípade potreby odmastite. 




